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摘要(译)

本公开提供了一种在医疗装置上形成复合倒刺的方法，包括如下步骤：
将超声波能量施加到倒刺切割设备的切割元件上；以相对于医疗装置的
纵轴成一角度紧靠着所述切割元件移动所述医疗装置，以在所述医疗装
置的至少一部分上形成复合倒刺，其包括：在所述医疗装置中形成第一
切口，所述第一切口具有切口深度与所述医疗装置的直径的第一比值；
以及在所述医疗装置中形成第二切口，所述第二切口具有切口深度与所
述医疗装置的直径的第二比值；以及在形成所述第一切口之后改变施加
到所述切割元件上的超声波能量的信号振幅，从而自切口深度与直径的
所述第一比值改变切口深度与直径的所述第二比值。
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